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以下資料由信驊科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：信驊科技股份有限公司 (股票代號：5274)

	輔導推薦證券商
	元大寶來證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	元大寶來證券股份有限公司負責報價券商聯絡人：黃錦慧   

聯絡電話：2718-1234分機6780

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購信驊科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	元大寶來證券股份有限公司
	凱基證券股份有限公司

	認購日期
	101年5月7日

	認購股數（股）
	503仟股
	100仟股

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.51%
	0.50%

	認購價格
	72元

	認購價格之訂定
依據及方式
	信驊公司主要從事伺服器管理晶片及PC影音延伸晶片之產品設計與銷售服務，近年來之營運及獲利表現皆呈穩健成長。本次興櫃認購價格訂定係依一般市場承銷價格訂定模式，經參考聚積、凌耀、立錡、F-譜瑞及F-安瑞等同業10日、20日及30日之本益比，約介於13.6~35.4倍，另參酌該公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃市場流動性不足之風險後，由本證券承銷商與信驊公司共同議定興櫃認購價格為72元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹
本公司成立於93年11月15日，坐落於新竹科學園區，主要從事伺服器管理晶片及PC影音延伸晶片之產品設計與銷售服務。
二、歷史沿革
年    度

   重    要   紀   事

93年11月
公司成立，登記資本額為45,000仟元，實收資本額為1,000仟元
93年12月

辦理現金增資11,000仟元，增資後實收資本額為12,000仟元

94年03月
辦理現金增資14,000仟元，增資後實收資本額為26,000仟元
94年11月
與廣達電腦公司(QCI)結盟，成為軟體合作夥伴
94年11月
發布第一代伺服器控制晶片---AST2000/1000
94年11月
與AMI結盟，成為軟體合作夥伴
94年12月
與宏正自動科技結盟，成為軟體合作夥伴
95年03月
辦理現金增資10,000仟元，增資後實收資本額為36,000仟元
95年06月
與Avocent結盟，成為軟體合作夥伴
95年09月
辦理現金增資14,000仟元，增資後實收資本額為50,000仟元
96年01月
取得 ISO 9001-2000認證
96年06月
發布第二代伺服器控制晶片---AST2100/2050/1100
97年08月
辦理員工紅利及盈餘轉增資29,000仟元，增資後實收資本額為79,000仟元
97年10月
榮獲「2008年德勤亞太高科技Fast 500」，營收成長類排名第37名
97年12月
發布第三代伺服器控制晶片---AST2200/AST2150
98年06月
AST1500榮獲台北國際電腦展「Best Choice of COMPUTEX TAIPEI 2009 Award」
98年06月
推出新產品AST1500 PC多媒體延伸處理晶片(over LAN)
98年09月
辦理員工紅利及盈餘轉增資21,230仟元，增資後實收資本額為100,230仟元
98年12月
員工行使認股權憑證1,750仟元，增資後實收資本額為101,980仟元
99年01月
推出新產品AST1600 PC多媒體延伸處理晶片(over GAT5)
99年02月
推出虛擬化桌上型電腦處理器---AST1150/AST1160 / AST1170/AST1180
99年07月
推出第四代伺服器控制晶片---AST2300/AST1300
99年09月
辦理員工紅利及盈餘轉增資27,885仟元，增資後實收資本額為129,865仟元
99年10月
辦理現金增資20,000仟元，增資後實收資本額為149,865仟元
100年01月
員工行使認股權憑證1,275仟元，增資後實收資本額為151,140仟元
100年07月
辦理員工紅利及盈餘轉增資35,091仟元，增資後實收資本額為186,231仟元
100年09月
辦理現金增資12,000仟元，增資後實收資本額為198,231仟元
100年11月
員工行使認股權憑證2,550仟元，增資後實收資本額為200,781仟元
三、經營理念
本公司人性化的管理方式，提供員工成功的管道及尊重員工自主性。透過創新研發與團隊合作，信驊科技盡最大的努力滿足客戶需求，並堅持給予最高的品質、服務及技術。
四、未來展望
本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各項計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司短期及長期業務發展計畫概要說明如下：
(1)短期業務發展計畫
產品策略：

A.伺服器管理晶片：
· 緊跟隨產業標準制定者，進行產品的規劃，精準掌握市場需求及技術開發並依照Intel新世代平台規劃下世代的IC。

· 加速提昇技術的廣度及深度，以便能提供多元化的產品線。

· 除維持既有伺服器客戶外，並持續開發新客戶以增加產品在市場上的佔有率。

B.PC影音延伸晶片: 
採行樹狀標準網路協議，開發在電視牆跟數位看板上的使用，並開發串接式架構以提升樹狀標準，增加使用情境。
行銷策略：
A.不同功能的伺服器產品滿足不同的客戶需求，從VGA only、BMC only到高階全功能的產品線，一應俱全；針對不同客戶的需求開發符合其需求之產品，以尋求長期穩定的合作關係。

B.隨著資料中心(Datacenter)廠商的興起，對初階伺服器的需求擴大，增加此部分產品佈局的重要性。

(2)長期業務發展計畫
產品策略：
擴展核心技術的延伸應用領域，開發新應用產品，藉以擴展新產品線、新客戶，同時提高原有產品的市場佔有率。
行銷策略：
A.強化企業經營體系，積極增強組織效能，健全銷售管理系統，建立全球技術合作與服務網路。
B.培育專業行銷人才，深耕客戶關係，以掌握產品應用市場之變化與發展脈動。
C.透過與國際一線大廠共同合作開發或策略聯盟的方式，逐步擴大國際市場，提高市場佔有率。



	主要業務項目：伺服器管理晶片及PC影音延伸晶片之產品設計與銷售服務

	本公司為一家領先的Fabless IC設計公司，其領域包括：伺服管理器、PC /AV遠端延伸解決方案、桌面虛擬化及安全性提升。本公司為市場頂尖SOC系統解決方案的領導者與創始者，致力於提供先進的SOC中央運算產品，包含矽晶片、IP以及相關軟體產品，此產品之應用目標為多媒體、影像與網路功能。

IC產業之上、中、下游關係大致可歸類為上游之IC設計公司、中游之IC晶圓製造廠及下游之IC封裝、測試廠，本公司整合上游晶圓代工廠、封裝測試廠以及IP供應商，和下游客戶的功能需求，設計適用之IC並銷售給客戶。
公司所屬產業之上、中、下游結構圖：









	產品名稱
	產品圖示及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	伺服器管理晶片
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	應用於伺服器基板管理控制晶片、伺服器背板控制晶片、繪圖晶片、網路遠端鍵盤滑鼠螢幕控制控制器等。。
	320,742
	94.84%

	PC影音延伸晶片
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	應用於遠端個人電腦延伸產品、遠端影音延伸產品、遠端USB延伸產品、數位影音矩陣延伸切換器、數位電視牆、數位看板等。
	16,718
	4.95%

	其他
	
	其他收入
	716
	0.21%

	合       計
	338,176
	100.00%




	公司名稱
	信驊科技股份有限公司

	股票代號
	5274
	開始櫃檯買賣日期
	中華民國101年5月11日

	實收資本額
	200,780,510元
	設立日期
	中華民國93年11月15日

	公司地址
	新竹市科學園區工業東四路15號2樓
	負責人
	林鴻明

	主要營業項目
	伺服器管理晶片及PC影音延伸晶片之產品設計與銷售服務
	主要產品
	伺服器管理晶片、PC影音延伸晶片

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表              單位：新台幣仟元                           單位：新台幣仟元

	年度

項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年截至3月份止(自結)

	營業收入
	113,377
	175,978
	252,349
	284,601
	338,176
	87,756

	營業毛利
	71,652
	81,449
	109,877
	159,258
	199,912
	49,694

	毛利率(％)
	63.20 
	46.28 
	43.54 
	55.96 
	59.11 
	56.63

	營業外收入
	2,170
	1,696
	655
	1,794
	3,105
	164

	營業外支出
	624
	19
	984
	1,919
	149
	2,943

	稅前損益
	34,054
	32,363
	49,033
	81,532
	108,599
	22,296

	稅後損益
	34,054
	30,037
	48,570
	74,182
	90,073
	20,048

	每股盈餘（元）
	6.81
	3.80
	3.87
	5.66
	4.77
	1.00

	股利發放
	現金股利(元)
	2.27
	1.42
	2.29
	3.00
	4.00
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	2.00
	0.03
	0.03
	0.06
	0.022
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	3.00
	2.00
	2.00
	1.42
	0.00
	-

	最近五年度簡明資產負債表                                              單位：新台幣仟元

	年度

項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年截至3月份止(自結)

	流動資產
	96,268
	121,149
	172,843
	253,456
	390,381
	411,231

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	固定資產
	3,030
	3,515
	3,454
	2,881
	2,501
	2,678

	無形資產
	5,595
	7,357
	4,568
	5,576
	2,716
	20,410

	其他資產
	10,575
	13,465
	29,159
	27,252
	11,349
	13,547

	資產總額
	115,468
	145,486
	210,024
	289,165
	406,947
	447,867

	流動

負債
	分配前
	17,821
	29,451
	49,882
	35,545
	50,096
	70,968

	
	分配後
	29,470
	40,684
	73,199
	80,820
	尚未分配
	尚未分配

	長期負債
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	其他負債
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	負債

總額
	分配前
	17,821
	29,451
	49,882
	35,545
	50,096
	70,968

	
	分配後
	29,470
	40,684
	73,199
	80,820
	尚未分配
	尚未分配

	股本
	50,000
	79,000
	101,980
	151,140
	200,780
	200,781

	資本公積
	13,593
	3,593
	3,183
	17,032
	47,247
	47,575

	保留

盈餘
	分配前
	34,054
	33,442
	54,979
	85,448
	108,824
	128,871

	
	分配後
	0
	0
	0
	67
	尚未分配
	尚未分配

	長期股權投資

未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分配前
	97,647
	116,035
	160,142
	253,620
	356,851
	376,899

	
	分配後
	85,998
	104,802
	136,825
	208,345
	尚未分配
	尚未分配


註1：本表係興櫃公司於開始櫃檯買賣前揭示公司概況之用，如欲查詢興櫃公司相關訊息，請至「公開資訊觀測站」查詢。


	最近三年度財務比率

	年度
項目
	98年度
	99年度
	100年度

	財務比率
	毛利率(%)
	43.54 
	55.96 
	59.11 

	
	流動比率(%)
	346.51
	713.07
	779.26

	
	應收帳款天數(天)
	71.39
	67.98
	63.91

	
	存貨週轉天數(天)
	21.51
	26.55
	33.78

	
	負債比率(%)
	23.75
	12.29
	12.31




投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!
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